半导体器件物理与工艺  第2版
（美）施敏（S.M.Sze）著；赵鹤鸣等译 著 · 教客网电子书
找书就上教客网 —— www.jiaokey.com


	书名
	半导体器件物理与工艺  第2版

	作者
	（美）施敏（S.M.Sze）著；赵鹤鸣等译

	出版社
	苏州：苏州大学出版社

	ISBN
	

	出版日期
	2002-01-01

	页数
	543

	价格
	

	关键词
	

	分类
	



本书出售、求购地址：https://www.jiaokey.com/book/detail/11860714.html
更多相关图书推荐：https://www.jiaokey.com
（美）施敏（S.M.Sze）著；赵鹤鸣等译 其他作品：https://www.jiaokey.com/tag/（美）施敏（S.M.Sze）著；赵鹤鸣等译.html
苏州：苏州大学出版社 出版图书：https://www.jiaokey.com/tag/苏州：苏州大学出版社.html
关键词搜索：https://www.jiaokey.com/tag/半导体器件物理与工艺  第2版.html
教客网 - 提供百万本电子书免费在线阅读，PDF/Word 下载，支持手机、平板、电脑多端访问。




